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Opis

Deckshield VR to specjalny dodatek na bazie związków węglowodorowych poprawiający płynność żywic poliuretanowych.

Karta techniczna

Deckshield VR

Cechy i zalety

Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych (LZO)

Brak intensywnego zapachu

Obniża lepkość i zwiększa płynność żywic

poliuretanowych

Wbudowuje się w strukturę materiału – nie odparowuje w

trakcie procesu wiązania

Zastosowania

Jako nielotny, reaktywny rozcieńczalnik w systemach poliuretanowych. Zalecany głównie do aplikacji żywicznych systemów

posadzkowych w niskich temperaturach otoczenia lub do nakładania cienkich warstw renowacyjnych. W przeciwieństwie do

konwencjonalnych rozpuszczalników organicznych tj. np. aceton czy ksylen, Deckshield VR nie wpływa negatywnie na trwałość ani

odporność chemiczną utwardzonej żywicy.

Opakowania

Karnistry 3 kg

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu) pod warunkiem przestrzegania sposobu przechowywania.

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +5°C do +40°C.

Chronić przed zamarzaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią i zanieczyszczeniami.

Parametry techniczne

Mieszanie

Ilość Deckshield VR należy obliczyć w zależności od oczekiwanych końcowych właściwości płynięcia użytej żywicy, nie może to być

więcej niż 5% wagowo zmieszanych składników A i B Deckshield SF lub Deckshield Finish.

Odmierzoną ilość produktu dodać bezpośrednio do składnika A (bazy) i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. Postępować dalej

zgodnie z opisem w odpowiedniej karcie produktu (TDS).

Uwaga: Jeśli Deckshield VR będzie stosowany jako dodatek do warstwy zamykającej Deckshield Finish, należy wydłużyć czas

utwardzania przed nałożeniem obciążenia o dodatkowe 24 godziny (obliczone dla temperatury +20°C).

Czyszczenie narzędzi

Nieutwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (aceton, ksylen). Utwardzoną żywicę można usunąć

jedynie mechanicznie.

Wygląd Przezroczysta, lekko słomkowa ciecz

Gęstość po wymieszaniu PN-EN ISO 2811 ~1,04 kg/dm3
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Dodatkowe informacje

Zawarte w niniejszym dokumencie dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu

podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany

moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich

jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność

wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu, nie może

stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez Tremco CPG Poland. 

Ostateczna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru odpowiednich

produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Poza informacjami zawartymi

na opakowaniu należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej, norm krajowych i europejskich, wytycznych instytutów i

stowarzyszeń branżowych. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje.

Gwarancja

Tremco CPG Poland gwarantuje, że wszystkie materiały są wolne od wad i wymieni na swój koszt materiały, które okażą się wadliwe, ale

nie gwarantuje dokładności koloru. Tremco CPG Poland potwierdza, że informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są

dokładne i prawdziwe.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, w którym przeprowadzana jest

aplikacja. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Kartami Charakterystyki poszczególnych składników.
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